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第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-四、风

险因素”中关于风险因素的内容。

3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为持续稳定地回报股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2024年度拟以

2023年度向特定对象发行A股股票后的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股

东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本314,800,000

股，其中2023年度向特定对象发行A股股票48,000,000股正在办理股份登记及上市过程中，扣减

回购专用证券账户中股份数1,723,419 股后为313,076,581股，以此为基数计算合计拟派发现金红

利人民币53,223,018.77元（含税）,占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的30.94%。公

司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发

生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案已经第十届董事会第

十次会议审议决议，尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用
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公司股票简况

股票种类 股票上市交易所

及板块

股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所

科创板
清溢光电 688138 /

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 任新航 刘元

联系地址 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大

楼

深圳市南山区朗山二路北清溢

光电大楼

电话 0755-86359868 0755-86359868
传真 0755-86352266 0755-86352266
电子信箱 qygd@supermask.com qygd@supermask.com

2、 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版

生产企业之一。公司的主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模

版等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺

技术等知识产权信息的载体。掩膜版用于下游电子元器件制造业批量生产，是下游行业生产流程

的关键模具，是下游产品精度和质量的决定因素之一。报告期内，公司主要业务及产品未发生重

大变化。

公司生产的掩膜版产品根据基板材质的不同主要可分为石英掩膜版、苏打掩膜版。产品主要

应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具。公司

掩膜版产品主要应用的下游行业和相关客户情况如下：

平板显示行业掩膜版包括薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）掩膜版含阵列（Array）掩膜版

（a-Si/LTPS 技术）及彩色滤光片（CF）掩膜版、有源矩阵有机发光二极管显示器（AMOLED）掩

膜版、超扭曲向列型液晶显示器（STN-LCD）掩膜版和 Fine Metal Mask（FMM）掩膜版、MicroLED

显示掩膜版和 Micro OLED 显示掩膜版等。服务的典型客户包括京东方、维信诺、惠科、天马、华

星光电、信利、龙腾光电、群创光电、华佳彩等客户。

半导体芯片行业掩膜版主要包括半导体集成电路凸块（IC Bumping）掩膜版、集成电路代工

（IC Foundry）掩膜版、集成电路载板（IC Substrate）掩膜版、发光二极管（LED）封装掩膜版
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及微机电（MEMS）掩膜版等。服务的典型客户包括芯联集成、中车时代、比亚迪半导体、三安光

电、长电科技、通富微电、艾克尔、士兰微、泰科天润、积塔半导体、捷捷微电、斯达半导体和

赛微电子等客户。

触控行业掩膜版主要包括内嵌式触控面板（In Cell、On Cell）掩膜版、外挂式触控（OGS、

Metal Mesh）掩膜版、触控屏用纳米压印掩膜版。服务的典型客户包括京东方、天马等。

电路板行业掩膜版主要包括柔性电路板（FPC）掩膜版、高密度互连线路板（HDI）掩膜版。

服务的典型客户包括紫翔电子、鹏鼎控股等。

2.2 主要经营模式

公司的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式及市场开拓模式如下：

1、盈利模式。从上游供应商采购原材料，针对客户个性化的需求，通过公司专业化设计，在

自有的恒温、恒湿高洁净度生产车间使用高精密设备，通过多个高度专业化的生产流程，将原材

料制作成符合客户定制化需求的产品，并交付给客户，实现产品销售并获得盈利。

2、研发模式。公司自成立以来，为打破国外垄断、填补国内空白，始终坚持自主研发、自主

创新的研发模式。作为国内规模最大的掩膜版专业制造商之一，公司始终致力于探索、改进掩膜

版的工艺制造流程，提升产品良率，提高生产制造效率，同时对于掩膜版生产所需的部分设备进

行了研发、改进，从工艺到设备多角度提升掩膜版产品性能。

3、采购模式。公司设立采购部，主管供应商的开发与管理、原材料采购工作。公司根据相关

产品的行业特点，制定和执行供应链管理环境下的采购模式，通过实施有效的计划、组织与控制

等采购管理活动，按需求计划实施采购。

采购分为境内采购和境外采购。境内采购，因物资采购周期比较短，需求比较稳定，采购人

员根据月、周采购计划，结合物资的采购周期、检验周期，在与各合格供应商签订采购框架协议

的前提下，每月/周以采购订单的形式，实施采购。境外采购，因物资采购周期相对较长、流程繁

杂，采购部门指定专业人员负责采购，由负责采购的人员根据月/周采购计划，结合物资的采购周

期、检验周期，每笔以采购合同的形式实施采购。计划外采购的物资，由相关部门以物资需求申

请单的形式提出，经批准后，交采购部门实施采购。

4、生产模式。公司的产品全部由公司自行生产，不存在外协生产的情况。掩膜版为定制化产

品，公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求情况进行生产调度、管理和控制。通

常客户单次采购的量较少，对所采购产品的品质要求较高，同时对交货期要求严格，因此公司的

产品制造过程中的品质管理能力和按时交货能力至关重要。
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公司针对不同的客户需求自主创新开发，或根据拟推出的产品成立专门的项目组，由项目组

根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求，设计开发工艺技术方案，并制作产品，送交客户

认证。

5、销售模式。公司的销售模式均为直接销售，即公司直接与客户签署合同，直接将货物交付

至客户指定的地点，客户直接与公司进行结算。

6、市场开拓模式。公司采取两种市场开拓模式：自行开拓模式、代理商开拓模式。

①自行开拓模式：公司自行通过行业交流、展会宣传以及老客户口碑相传等形式开拓新的客

户资源。

②代理商开拓模式：代理商自行接洽境外潜在需求客户，如开拓成功，客户将订单直接下达

给公司，款项与货物通过客户直接与公司往来，代理商不参与交易过程中的具体环节。公司按客

户成交金额根据事先与代理商约定的佣金比例计算具体佣金金额。通常在收到客户的付款之后，

公司再向代理商支付佣金。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1）平板显示市场

2024 年，全球平板显示行业呈现了一些显著的发展趋势和特点。

2024 年全球平板显示掩膜版市场呈现出稳步增长的态势,根据 Omdia2024 年相关报告，2024

年复合增长率为 2%，未来几年年复合增长率维持在 2%-3%。市场增长主要得益于全球显示向中国

转移、高世代和高精度显示技术的需求增加，以及新能源汽车、智能家居等新兴产业的崛起。中

国大陆作为全球最大的面板生产制造基地和研发应用中心，其平板显示产能超过全球产能的 60%，

出货面积约占全球的 63.3%，产业规模约为 900 亿美元，占全球的 36.9%。

根据 Omdia2024 年 6 月统计分析，预计 2025 年有 20 条 8.5/8.6 代高世代线，中国大陆
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AMOLED/LTPS 制造商仍在继续扩大投资，到 2025 年，中国大陆预计有 25 条中精度及高精度

AMOLED/LTPS/a-Si。

预计 2025 年有 20 条 8.5/8.6 代高精度 TFT 产线，产线情况如下：

序号 生产商 工厂 应用 主要技术 代数

1 京东方 BOE B4 LCD a-Si 8.5

2 京东方 BOE B5 LCD a-Si 8.5

3 京东方 BOE B8 LCD a-Si 8.5

4 京东方 BOE B10 LCD+OLED a-Si 8.5

5 京东方 BOE B18 LCD Oxide 8.5

6 京东方 BOE B19 LCD Oxide 8.6

7 华星光电 CSOT T1 LCD+EPD a-Si 8.5

8 华星光电 CSOT T2 LCD a-Si 8.5

9 华星光电 CSOT T9 LCD a-Si 8.5

10 华星光电 CSOT T10 LCD a-Si/Oxide 8.6

11 惠科 HKC H1 LCD a-Si 8.6

12 惠科 HKC H2 LCD a-Si 8.6

13 惠科 HKC H4 LCD a-Si 8.6

14 惠科 HKC H5 LCD a-Si 8.6

15 咸阳彩虹 CECX 1 LCD a-Si 8.6

16 LG Display LGD GP1 LCD a-Si 8.5

17 LG Display LGD GP2 LCD a-Si 8.6

18 LG Display LGD GP3 OLED Oxide 8.6

19 天马 Tianma TM19 LCD a-Si 8.6

20 莱宝 LB EPD LCD+EPD a-Si 8.6

预计 2025年有 25条中精度及高精度 AMOLED/LTPS/a-Si情况如下：
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根据 Omdia在 2024年的分析报告，中国平板显示掩膜版的需求继续保持增长态势。这主要

得益于国内平板显示产业的快速发展，尤其是 LCD和 AMOLED面板的生产需求。中国在平板显

示掩膜版的国产化方面取得了显著进展，但在高端掩膜版领域仍需技术突破。

随着显示技术向更高分辨率和更精细的像素排列方向发展，对于高精度掩膜版的需求日益增

加。中国已成为全球平板显示掩膜版的主要市场之一，需求量在全球范围内占有重要份额。
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2）半导体芯片市场

世界半导体贸易统计组织（WSTS）在 2025年 2月发布的报告显示，2024年全球半导体市

场规模为 6,280亿美元，同比增长 19.1%，预期 2025年人工智能热潮仍将持续带动半导体市场

快速发展，预计 2025年市场增速约 11.2%，规模将接近 7,000 亿美元。尽管由于市场周期性和

宏观经济条件的原因，半导体芯片销售额出现了短期波动，但半导体芯片在使世界更智能、更高

效、更互联方面的作用越来越大，半导体芯片市场的长期前景仍然非常强劲。

未来，半导体芯片产能将进一步向中国大陆转移，在 AI、智能汽车、存储器市场、物联网、

5G通信、元宇宙等领域快速发展的带动下，半导体芯片产业迎来新一轮的发展高潮。根据 SEMI

发布的《全球晶圆厂预测》报告，2025年全球预计将新增 18座晶圆厂，其中包括 15座 12英寸

晶圆厂和 3座 8英寸晶圆厂。全球晶圆月产能（以 200mm 当量计算）将突破 3000万片，同比

增长 6.4%。其中，中国大陆月产能从 2023年的 760万片增至 2024年的 860万片，年增速 13%，

全球占比达 42%，晶圆厂扩产直接拉动光刻机、光刻胶、光掩膜等关键设备和材料需求。
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在半导体芯片掩膜版领域，半导体芯片需求的增加是推动半导体芯片掩膜版市场增长的主要

因素。根据 SEMI在 2024年的分析报告，掩膜版是晶圆厂用第三大半导体材料。受益于中国大

陆半导体芯片制造的快速发展，中国大陆半导体芯片掩膜版市场规模出现快速增长的趋势，且国

产化率仍然较低。

综上，未来可预见的期间内，中国大陆半导体芯片行业处于快速发展期，半导体芯片行业掩

膜版市场空间巨大。

3）触控市场

触控行业产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载显示、智能手表等消费电

子产品领域。2024年中国触控屏产业链在市场需求增长、技术创新、产业链结构和行业集中度提

高等方面均展现出积极的趋势。随着技术的不断进步和市场需求的增加，预计触控屏行业将继续

保持稳健的发展态势。因此，中国平板显示面板厂商在触控行业也表现出技术创新、市场需求增

长、行业集中度提高、产业链结构复杂和市场竞争激烈等特点，将保持稳健发展。

4）掩膜版产品属于精密度较高的定制化产品，具有较高的技术门槛

掩膜版属于精密度较高的定制化产品，具有较高的技术门槛。掩膜版主要应用于平板显示、

半导体芯片、电路板和触控等行业，需要在图形设计处理、光刻工序工艺、显影蚀刻工序工艺、

测量和检查分析技术、缺陷控制与修补和洁净室建设等领域积累大量的技术，掩膜版技术跨越多

个技术和学科领域，无论从基础理论还是研发、设计和制造等方面，都需要掩膜版厂商具备较高

的技术水平，掩膜版技术是公司竞争优势的关键因素。公司是国内最早进入掩膜版行业的企业之

一，在技术水平上处于国内领先地位。

由于掩膜版行业具有较高的技术门槛，市场主要参与者主要为境内外知名企业，市场集中度

较高，报告期内及未来竞争格局将较为稳定。
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(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

国内的掩膜版产业相比国际竞争对手起步较晚，经过二十余年的努力追赶，国内掩膜版产品

与国际竞争对手在新品推出的时间差距逐步缩短、产品性能上差距越来越小。国内市场对掩膜版

的需求较大，公司产品在国内中高端掩膜版市场的占有率较低，明显低于国际竞争对手。

在平板显示掩膜版行业，根据 Omdia2024年 7月统计的 2023年全球平板显示掩膜版企业销

售金额排名，前五名分别为福尼克斯、SKE、HOYA、LG-IT和清溢光电，公司位列全球第五名、

中国第一名。

在半导体芯片掩膜版行业，公司已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，以及

150nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的小规模量产，主要应用涵盖半导体集成电路凸块（IC

Bumping）掩膜版、集成电路代工（IC Foundry）掩膜版、集成电路载板（IC Substrate）掩膜版、

发光二极管（LED）封装掩膜版及微机电（MEMS）掩膜版等产品，公司与国内重点的 IC Foundry、

功率半导体器件、MEMS、MicroLED 芯片、先进封装等领域企业均建立了深度的合作关系，如

芯联集成、中车时代、比亚迪半导体、三安光电、长电科技、通富微电、艾克尔、士兰微、泰科

天润、积塔半导体、捷捷微电、斯达半导体和赛微电子等公司。2024年，公司半导体芯片掩膜版

的营收保持快速增长，技术不断进步，综合竞争力在国内第三方半导体芯片掩模版厂商中处于第

一梯队。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1）平板显示市场

2024年，全球平板显示市场在新技术、新产业、新业态、新模式发展方面呈现出快速发展和

深刻变革的态势。

根据 Omdia的分析报告，OLED 显示技术在小尺寸终端（如智能手机、智能穿戴设备）中

的渗透率快速提升，2024年 OLED面板在中小尺寸显示市场的营收占比已超过 50%，成为主流

技术。大尺寸 OLED面板在电视领域的应用也逐渐扩大，预计未来几年将保持高速增长。AMOLED

技术将在智能手机显示面板市场呈稳步增长的趋势，其出货量预计将超过 TFT LCD。从 2024年

开始，AMOLED将在智能手机显示面板出货量方面领先市场。中国在 LCD领域占据主导地位，

在 OLED方面实力增强，智能手机 OLED超过了 TFT LCD。自 2024年起，OLED开始主导智能

手机显示屏市场，预计从 2027年起，柔性 OLED将主导该市场。
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Omdia 2024年最新研究表明，结合 LTPS 和 Oxide的 LTPO已经成为移动 OLED应用的主

流，可以降低功耗，能够达到极高分辨率和出色图像质量，用于 VR/AR/MR 应用的 OLED显示

器受到广泛关注。BOE的B20工厂和华星的T5工厂，正准备生产一些用于VR应用的 LTPO LCD。

MiniLED与 MicroLED技术凭借高亮度、高分辨率、低功耗等优势，成为新型显示技术的重

要方向。苹果、三星等厂商已推出相关产品，进一步推动其商业化进程。巨量转移技术的突破为

MicroLED的大规模量产奠定了基础，未来其在高端显示市场的份额将持续增长。

电子纸技术在低功耗、柔性显示等领域的应用前景广阔，特别是在可穿戴设备和智能标签市

场。

随着 5G、AI、物联网等技术的普及，平板显示将在智能家居、智慧城市等领域找到新的应用

场景，OLED、MiniLED、MicroLED等新型显示技术将继续引领行业发展，预计 2024-2029年，

全球平板显示市场将保持稳定增长，中国市场的快速增长将继续为全球平板显示行业提供重要动

力，进一步提升全球市场份额。

2）半导体芯片市场

未来十年，中国半导体芯片行业有望迎来产业升级与自主可控的黄金时期，中国半导体芯片

的产业结构将逐步优化升级。在海外技术封锁和贸易摩擦等不确定性因素增加的背景下，我国半

导体芯片产业加速进口替代，实现半导体芯片产业自主可控已上升到国家战略高度，中国半导体

芯片行业发展迎来了历史性的机遇。
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第一，中国境内 12 寸晶圆厂数量不断增加，带动掩膜版需求增加。根据 SEMI 统计，截至

2024年三季度末，中国大陆已有超过 50座（含外资晶圆厂）12寸晶圆厂量产运行，预计到 2026

年底中国大陆 12寸晶圆厂量产数量将超过 70座。

第二，第三代半导体芯片带来了新机遇，第三代半导体材料是以 SiC和 GaN为主。SiC可以

制造高耐压、大功率电力电子器件如 MOSFET、IGBT等，用于高铁、智能电网、新能源汽车等

行业。未来，随着第三代半导体芯片应用市场的增长，半导体芯片的成本因生产技术的不断提升

而下降，其应用市场也将迎来爆发式增长，给半导体芯片掩膜版行业带来新的发展机遇市场。

第三，半导体先进封装技术持续发展，先进封装对于掩膜版的需求快速增长。一方面，各种

先进封装技术和形式不断涌现，如 SiP 系统级封装、硅穿孔、2.5D、3D、先进封装（Chiplet）

等，先进封装产能的增加带动光刻技术的应用拓展，进而带动掩膜版的需求增长；2024年，半导

体封装技术以 2.5D/3D集成和Chiplet生态为核心，实现了从“平面互联”向“立体集成”的跨越。2025

年，随着 AI、自动驾驶、量子计算等新兴领域对芯片性能需求的指数级增长，封装技术将进一步

向高密度、智能化、绿色化演进。根据全球知名市场研究与战略咨询公司 Yole数据，预计 2025

年先进封装市场规模达 560-580亿美元，其中 2.5D/3D封装增速超 30%，占先进封装市场的 55%。

3D IC封装市场规模有望突破 600亿美元，CAGR维持 15-20%。受益于 AI芯片、新能源汽车需

求，中国先进封装市场规模将达 180-200 亿美元，占全球份额 35%以上。2024 年，半导体封装

技术以 2.5D/3D集成和 Chiplet生态为核心，实现了从“平面互联”向“立体集成”的跨越。另一方面，

先进封装光刻层数在持续增加，对掩膜版的需求在持续增长。

3）掩膜版行业未来发展趋势

掩膜版行业作为半导体和平板显示技术领域的关键环节，其未来发展趋势将受到多种因素的

影响。以下是一些可能的发展趋势：

技术进步：高精度与高性能需求提升，随着半导体工艺向 7nm、5nm及更小尺寸发展，对掩

膜版的精度、分辨率和稳定性要求越来越高，掩膜版厂商应对越来越高的线缝精度要求采取例如

光学邻近校正（OPC）和相移掩膜（PSM）等技术来应对。高精度掩膜版技术将成为行业发展的

关键，推动材料、制程和设备的升级。随着半导体和平板显示技术的发展，对更高精度掩膜版的

需求将不断增长，如极紫外光（EUV）掩膜版技术的发展、双层串联 OLED、MicroLED 等新型

显示技术的发展，将为掩膜版行业带来新的发展机遇。

光刻技术的应用领域扩展：随着 AI、可穿戴设备、柔性电子市场的快速发展，拓宽了光刻技

术在高端电子电路行业的应用，掩膜版的应用领域也将随之拓展。
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光刻层数增加：显示和半导体技术均呈现出光刻层数增加的发展趋势，例如：AMOLED 比

LCD驱动电路光刻层数增加，芯片制程越先进则层数越多。

生产效率提升：随着掩膜版需求的增长，生产效率和产能将成为行业竞争的关键。自动化和

智能化生产技术的应用将有助于提高生产效率和降低成本。

国产化趋势：特别是在中国市场，随着国内掩膜版技术的成熟和产业链的完善，国产掩膜版

将逐渐替代进口产品，减少对外部供应链的依赖。

环保和可持续性：掩膜版行业将越来越注重环保和可持续发展，包括优化生产工艺、减少生

产过程中的废弃物、提高材料的可回收性等，实现绿色制造。

市场集中度提高：随着技术壁垒的提高，掩膜版行业可能会出现市场集中度提高的趋势，大

型企业将通过技术创新和市场并购进一步巩固其市场地位。

国产替代加速：中国企业在掩膜版领域的技术突破和产能扩张，中国政府对半导体产业的高

度重视，推动了掩膜版行业的发展，加速国产替代进程。

综上所述，掩膜版行业的未来发展将聚焦于技术创新、应用领域扩展、国产化推进以及环保

可持续性等方面。中国市场的快速扩张和国产替代进程的加速，将为全球掩膜版行业注入新的活

力。同时，企业需要不断适应市场变化，应对技术更新和市场竞争的挑战，抓住新型应用领域的

机遇，通过技术创新和战略调整来保持竞争力，实现可持续发展。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

2024年 2023年
本年比上年

增减(%)
2022年

总资产 2,742,767,482.75 2,076,683,215.28 32.07 1,743,035,727.90

归属于上市公

司股东的净资

产

1,483,206,709.47 1,383,626,338.51 7.20 1,281,775,122.68

营业收入 1,112,249,605.01 924,162,219.59 20.35 762,153,955.37

归属于上市公

司股东的净利

润

172,012,580.70 133,867,215.83 28.49 99,031,622.19

归属于上市公

司股东的扣除

非经常性损益

的净利润

152,712,745.06 112,614,850.06 35.61 79,040,538.41

经营活动产生

的现金流量净

额

305,834,004.97 194,561,868.37 57.19 134,935,822.28
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加权平均净资

产收益率（%）
12.07 10.04

增加2.03个百分

点
7.98

基本每股收益

（元／股）
0.65 0.50 30.00 0.37

稀释每股收益

（元／股）
0.65 0.50 30.00 0.37

研发投入占营

业收入的比例

（%）

4.89 5.30
减少0.41个百分

点
5.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

第一季度

（1-3月份）

第二季度

（4-6月份）

第三季度

（7-9月份）

第四季度

（10-12月份）

营业收入 271,823,375.62 289,071,544.63 265,857,585.85 285,497,098.91
归属于上市公司

股东的净利润
49,590,830.56 39,316,909.24 31,554,096.92 51,550,743.98

归属于上市公司

股东的扣除非经

常性损益后的净

利润

44,700,665.25 36,045,724.83 27,028,174.90 44,938,180.08

经营活动产生的

现金流量净额
57,520,338.05 73,218,128.50 81,235,307.49 93,860,230.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10
名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户) 11,599
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 11,859
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股

东总数（户）

0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的

股东总数（户）

0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

（全称）

报告期内增

减

期末持股数

量

比例

(%)
持有有

限售条

质押、标记或冻

结情况

股东

性质
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件股份

数量 股份

状态
数量

苏锡光膜科技（深

圳）有限公司
0 86,613,600 32.46 0 无 0

境 内 非

国 有 法

人

光膜（香港）有限

公司
-24,659,100 73,977,300 27.73 0 无 0

境 外 法

人

广东省广新控股集

团有限公司
26,905,798 26,905,798 10.08 0 无 0

国 有 法

人

朱雪华 -1,340,512 1,459,488 0.55 0 无 0
境 外 自

然人

董芹勇 223,749 1,359,634 0.51 0 无 0
境 内 自

然人

尤宁圻 0 1,200,000 0.45 0 无 0
境 外 自

然人

新余市瑞珝企业管

理有限公司
322,300 919,654 0.34 0 无 0

境 内 非

国 有 法

人

香港中央结算有限

公司
-2,625,034 907,842 0.34 0 无 0

境 外 法

人

沈海彬 490,596 837,530 0.31 0 无 0
境 内 自

然人

李华 499,956 829,956 0.31 0 无 0
境 内 自

然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）光膜（香港）有限公司为公司控股股东，

苏锡光膜科技（深圳）有限公司是光膜（香港）

有限公司 100%持股的企业。（2）股东尤宁圻为

公司控股股东香港光膜、公司持 5%以上股份股

东苏锡光膜的实际控制人唐英敏、唐英年的母

亲的兄弟。（3）公司未知上述其他股东之间是

否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动

人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



深圳清溢光电股份有限公司 2024年年度报告摘要

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 111,224.96 万元，同比增长 20.35%；归属于母公司股东的

净利润为 17,201.26 万元，同比增长 28.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

润为 15,271.27 万元，同比增长 35.61%。净资产为 148,320.67 万元，基本每股收益为 0.65 元。
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2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。

□适用 √不适用
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